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前言

　　在市场经济条件下，劳动者的素质对经济、社会发展的影响日益重要，发展经济需要依——靠先
进的科学技术，但是，要把先进的科学技术转化为现实的生产力，还需要培养一大批能够掌握先进操
作技术的高素质技术工人。
　　目前，中等职业教育是一种职前教育，学生的学习是一种职业准备，所以应该有明确的定向：为
未来的职业做好准备。
　　现实生活中，任何企业对人员需求都是多层次的，技能型人才和高素质劳动者就是其中非常重要
的组成部分。
中等职业学校电子专业培养的学生，需要具有较熟练的专业技能，必备一定的专业基础知识，形成较
强的应岗能力，毕业生出去能适应或基本适应企业相应岗位职业要求和技术能力要求。
本书结合日益发展的现代电子工艺技术，重在培养学生的操作能力和创新能力。
　　个性化的电子制作不能等同于现代化电子产品的组装（装联）工E与技术。
将电子技能基础课程纳入对电子产品生产和加工流程的学习，也是学生了解电子产品企业生产全过程
的缩影，是一门将实践性与理论性相结合的课程，以期为电子产品制造业培养人才，让学生明确学习
本课程的目的，增强社会责任感，提高学习兴趣，为学生了解企业打开一扇窗户，从中培养良好的职
业素质和职业技能。
　　本教材主要有以下内容：　　第1单元包括第1章电子元器件基础、第2章万用表的使用、练习与操
作实训（第1单元）；第2单元包括第3章电子材料与工具、第4章预加工技术与装配工艺、第5章手工焊
接、浸焊与波峰焊、第6章电子工程识图基础、练习与操作实训（第2单元）；第3单元包括第7章电子
产品的调试与测量仪器、第8章表面装配技术（SMT）、第9章静电防护知识、练习与操作实训（第3单
元）；第4单元包括第10章总装生产线与工艺流程、第11章无铅焊接技术，第12章电子产品制造过程的
质量管理，练习与操作实训（第4单元）。
　　课时分配大致如下：　　第1单元：课堂教学14课时；练习与操作实训20课时。
　　第2单元：课堂教学18课时；练习与操作实训24课时（含电子产品组装）。
　　第3单元：课堂教学14课时；练习与操作实训12课时。
　　第4单元：课堂教学18课时；练习参观实训12课时。
　　本书由李晓黎、王祖俪主编，张跃进、张明参编，由王祖俪统稿。
由于编写时间及水平有限，本教材中可能存在疏漏或不足之处，尚需在教学实践中进一步探索和总结
，恳请各位读者批评、指正。
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内容概要

　　本书是根据电子制造业对应用型技术人才的需求，从提高产品生产中所需的基本技能出发而编写
的，较系统地体现了电子产品生产的工艺流程和现代电子技术的发展，内容包括：电子元器件基础，
万用表的使用，电子材料与工具，预加工技术与装配工艺，手工焊接、浸焊与波峰焊，电子工程图识
图基础，电子产品的调试与测量仪器，表面装配技术(SMT)，静电防护知识，总装生产线与工艺流程
，电子产品制造过程的质量管理，无铅焊接技术等。
　　全书分为4个单元，共12章，每章后附有本章小结和思考题。
本书最后附有无线电装接工(中级)电子技能考前复习理论题、无线电装接工(中级)职业鉴定考核知识
试题精选以及单元练习与操作实训，还设计了SGK一10型声光控延时开关的组装、中夏牌$66型收音机
的组装两个综合实训。
完成这些实训项目，有助于掌握电子装接的基本知识，提高操作技能。
　　本书可以作为职业院校电子类及其相关专业教学用书，也可作为相关专业从业人员岗位培训、考
工或自学教材。
　　为了方便教学，本书配有免费电子教案，选用本书作为教材的单位可以登录www.cmpedu．corn注
册下载。
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章节摘录

　　欧盟于2003年1月27日正式颁布Rohs（《禁止在电子电气产品中使用某些有毒有害物质的法规》）
。
规定从2006年7月1日开始，禁止铅和其他5种有毒物质在电子产品中的蓄意使用。
同时对废弃电子产品制定了强制回收的规定。
现有25个欧洲联盟成员国已经在执行禁止在电子器件中使用铅的法律。
从2006年7月1月开始，所有用于欧洲市场的电子产品必须是无铅的，包括信息和通信技术设备、消费
类电子、家用电器等。
日本也于2001年颁布相关法规对电子产品中的“铅”进行回收再利用。
美国的相关法规，要求产品的使用材料中，“铅”的重量百分比超过0.1 ％必须备案，对违反上述规定
的企业将处以2.5 万美元的罚款。
在世界环保的大潮下，为了与国际接轨，2006年2月中国也颁布了《电子信息产品污染控制管理办法》
，这是中国首部电子信息产品污染环境防治的法律。
　　欧盟的无铅法律将影响全球的电子产业。
一是由于供应链的全球化，二是由于在其他国家已经开始有类似的法律。
欧盟：Rohs指令的发布，意味着到2006年7月1日，欧洲会强制进入无铅化电子时代。
而中国很多电子产品都瞄准欧洲和美国市场，因此一旦无铅电子产品在国际上变成一个常规要求，中
国制造商也只能跟进。
因此，中国也提出了禁止同样物质的类似法律，意味着中国也会步人无铅化电子时代。
且最后期限设定为2007年3月1日。
　　现在全球电子工业每年要消耗大约6万吨的焊料，而且还在逐年增加，全世界每年要消耗的焊料
中的铅约为2.2 万吨。
由此形成的含铅盐的工业渣滓严重污染环境并影响人类健康。
因此减少铅的使用已成为全世界关注的焦点。
通常世界上对废旧电子产品的报废处理都是采用填埋式方法，即将其埋于地下，因为回收处理这些产
品的成本太高。
但出现的问题是：埋于地底的这些电子产品上的铅将溶于地下水中进人人们的供水链从而进入人体内
。
特别是遇到酸雨的情况下，更加会促进铅的溶解，这样，铅通过人们所必须的地下饮用水而“顺利”
地进入人体内。
以美国为例，其每年丢弃的电子制品中的电路板约为1亿块，按每块电路板上含铅量10克、含铅比例
为37％计算，结果每年随电路板丢弃的铅金属为370吨。
美国饮用水法规定：水中铅允许标准在15PPM以下，但是调查结果显示，全美有819个地区的饮用水中
的铅含量超过标准，其中有超过基准30倍的报告。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　《电子装接技术》紧跟教学改量：全面培养专业能力，方法能力。
社会能力三位一体的职业能力。
注重理实结舍：依据岗位需求，选择教学内容，理论学习与技能训练相辅相成。
突出职教特色：再现工作场景、取证考点，注重实践操作，提倡理实一体化教学。
力求好教易学，文简图多，版式活泼，教学资源配套齐全。
满足教学双向需求。
　　内附习题册，赠电子教案
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